INTERNETOWA KARTA PRODUKTU: art. nr. 70MH-GKENQ-B01C000

T MURR

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Obudowa Modlink Heavy B10, niski profil, IP65

Podwdéjne ryglowanie, M25

B10
Obudowa (niska)

Podwaéjna dzwignia blokujaca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentéw Murrelektronik.

Link do produktu

llustracje

llustracja zastepcza

Dane techniczne

Cykle taczeniowe

min. 500

M25x1.5-BH

Blokowanie slotéw

Podwojna dzwignia blokujaca

Ochrona (ostona)
Dane ogdlne

Materiat (uszczelka)

IP65 podtaczony i zablokowany (EN 60529), ze ztaczem Srubowym

NBR

Zakres temperatur

-40...+100 °C

Materiat (obudowa)

Aluminiowy odlew ci$nieniowy

Typ obudowy Obudowa
Otwér gwintowany M25
Rozmiar B10
Odejscie kablowe prosty

Blokada materiatu

Stal (galwanizowana)

Kategoria klimatyczna

40/100/21 (EN 60068-1)

Materiat (powierzchnia obudowy)

malowany proszkowo

Wymiary (wys. x szer. x gt.)

Dane handlowe

53.5x43x114 mm

EAN 4048879644976
eClass 27143424
Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia Cz

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostaty opracowane z najwigkszg staranno$cia.
Odpowiedzialno$¢ co do poprawnoséci, kompletnoéci i aktualnosci jest ograniczona do razacego przewinienia. Stan: 03/22
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